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Elektronik dreidimensional integriert: Mit
Marktentwicklung und - potenzial von
3D-MID beschiftigt sich Teil 2 des grofien
Ubersichtsbeitrags von Dr. Hayao Nakahara
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Bisherige Prisenz-Schulungen finden zunehmend Online statt. Da-
bei muss einiges getan werden, um hohe Qualitéit zu erreichen

7 partenr aus Forschung und Industrie haben die Glas-Interposer-Techno-
logie fiir HF-Schaltungen zur Serienreife gefiihrt
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Risikobehaftet: Repair und Rework fordern in Zeiten héherer Struktur-
dichte und HF besondere Aufmerksamkeit
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Weitere Informationen: www.cieluch.de

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR prasentiert sich als
Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren Layout-
Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem kommer-
ziellen, medizinischen und ebenso aus dem militarischen
und dem Luftfahrt-Bereich. GroBe Erfahrung gibt es auch
in der Hochspannung, mit Schaltreglern und High-Speed
Anwendungen. Im Bereich Leiterplatten-Design wird ein
Vor-Ort Service angeboten, der auch International genutzt
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